江苏师范大学智能硬件设计与制作微专业招生简章
一、微专业介绍
智能硬件设计与制作微专业由人工智能与计算机学院开设，面向全校对智能设备和硬件技术感兴趣的本科生。课程从常见电子元器件、开发板和基础操作入手，逐步学习简单程序控制、传感器应用、设备联网和FPGA数字逻辑设计。教学注重基础知识与实践体验相结合，充分利用学院现有云实验平台和硬件资源，通过案例演示、虚拟仿真、实验操作及简单项目制作等方式，帮助学生了解智能硬件的工作原理和基本开发过程，在学习过程中逐步培养动手能力和创新意识。
二、培养目标
（一）培养方向
让学生认识智能硬件的基本组成和常见开发工具，学会规范接线、修改基础程序、连接传感器、完成简单联网展示，并借助云实验平台体验可编程数字逻辑，能够完成入门级作品与实验说明。
（二）培养模式
学制一年，共2个学期，设置4门课程、8学分。课程按“硬件认识—设备控制—感知联网—数字逻辑设计”组织，理论讲授、课堂演示和动手实验相结合。
1. 特色课程设计
（1）模块化课程结构：第一学期完成硬件入门和嵌入式基础训练，第二学期开展物联网和FPGA实践，课程逐步递进。
（2）特色硬件体验：突出嵌入式设备控制、传感器联网与FPGA云实验，重点培养基础操作和作品制作能力，不设置复杂算法训练。
2. 实践与创新
（1）任务驱动：四门课程均设置可操作的基础实验和小型作品，配套统一器材、示例程序及实验指导，鼓励学生展示制作成果。
（2）校企案例：在教学条件具备时可引入企业案例或专题讲座，不将企业实践作为修读微专业的前置条件。
（3）创新创业支持：对完成度较高的课程项目，鼓励继续参加大学生创新训练、学科竞赛和创新创业项目，学院提供必要的指导与条件支持。
3. 综合素质培养
在课程实践中培养实验记录、团队协作、功能说明和安全规范意识，鼓励学生在感兴趣的方向继续参加创新训练。
（三）培养要求
1. 理论基础
不要求具备计算机专业的程序设计或数字电路基础。能够理解基础输入输出、简单控制逻辑和常见智能设备工作流程。
2. 实践能力
能够在示例程序和必要指导下使用开发板、传感器及云实验平台，完成连接、调试和入门级智能硬件作品制作。
3. 市场与政策
了解智能设备、物联网和数字硬件的基本应用场景，能够结合个人主修专业探索简单的跨学科应用。
4. 社会责任与职业道德
遵守实验室安全、数据安全、软件许可和工程规范，在项目开发中保持严谨、负责的职业态度，合理考虑设备可靠性、资源消耗和实际使用环境。
三、专业特色
（一）前沿课程设置
课程覆盖基础电子、嵌入式控制、智能感知与物联网、FPGA数字逻辑，突出硬件与动手实践，与纯人工智能算法或AI应用课程形成差异。
（二）实践导向
4门课程均设置实验，共128学时，其中理论56学时、实验72学时。各课程安排简易作品或实践展示，不另设独立综合项目课程。
（三）跨学科融合
面向全校本科生开放，尤其欢迎对智能设备、电子制作和跨学科实践感兴趣的学生，无须具备专业编程基础。
（四）社会责任与可持续发展
在课程和项目中加入实验室安全、数据安全、工程伦理、设备能耗和可靠性等内容，使学生在关注技术实现的同时理解工程应用中的责任和约束。
四、资源保障
（一）教学团队
依托学院现有数字电路、嵌入式、物联网、网络与计算机系统方向教学人员组织课程，授课分工在开课前落实。
（二）课程资源
使用学院现有FPGA云实验平台、基础硬件、可重复使用的开发板和传感器等教学资源，按实际实验需求配置。
（三）创新创业平台
结合学院大学生创新训练、学科竞赛和实践教学平台，为学生继续完善课程项目提供场地、设备和教师指导。
（四）学术资源
依托学校图书馆数据库、学院教师科研积累以及开源软硬件社区的技术文档，为课程学习、项目选题和自主拓展提供资料支持。
五、招生对象及条件
（一）招生对象：面向全校有学习余力的全日制本科生，对智能设备和动手实践感兴趣即可报名，不设编程或数字电路硬性先修要求。
（二）计划招生人数：计划招生30人，原则上20人以上开班。
（三）学制、学分：学制1年（2学期），共8学分。
（四）收费标准：按原管理办法80元/学分计算，共计640元；最终以学校当年正式收费规定为准。
（五）授课方式：本微专业独立开班，利用晚上、周末等课余时间授课，以线下讲授和实验实践为主，配套线上学习资料用于预习、复习和拓展。
六、学分认定与证书授予
[bookmark: _GoBack]学生在主修专业毕业或结业前修满微专业培养方案规定的8学分，通过相应课程考核并按学校规定办理结业手续后，由学校按制度颁发相应微专业结业证明。微专业是非学历教育，不授予学位。如果本微专业成功入库教育部学信网获得备案，毕业生及用人单位可登录学信网查询相关修读信息。
七、微专业课程
（一）课程设置及学时分配表
	序号
	课程名称
	学分
	学时
	开设学期
	课程性质

	1
	[bookmark: _Hlk168565787]智能硬件基础与创新实践
	2
	32
	第一学期
	必修

	2
	嵌入式系统与智能硬件开发
	2
	32
	第一学期
	必修

	3
	智能感知与物联网技术
	2
	32
	第二学期
	必修

	4
	FPGA与数字系统设计基础
	2
	32
	第二学期
	必修



（二）课程简介
1.智能硬件基础与创新实践
认识常见元器件和开发板，学习安全接线、简单输入输出和示例程序修改，通过LED、按键、声光提醒等实验制作入门级硬件作品。
2.嵌入式系统与智能硬件开发
使用常见微控制器开发板，通过示例程序学习基础设备控制、串口通信和简单传感器或执行器接入，完成小型控制作品。
3.智能感知与物联网技术
学习传感器数据采集、Wi-Fi等基础联网方式和简单数据展示，通过实验搭建感知、传输、接收与展示的基本链路。
4.FPGA与数字系统设计基础
依托现有云实验平台，认识数字逻辑和基础Verilog，完成计数器、流水灯和数码管显示等入门实验。
八、报名和咨询
请扫描下方二维码加入咨询群（群号：451294740），报名工作预计将在10月22日以后开始，具体安排请等待群内后续通知。
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联系方式工作咨询：胡老师、刘老师官方咨询QQ/微信群号：451294740
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